杭州芯耘光电科技有限公司-校园招聘简章
杭州芯耘光电科技有限公司成立于2017年1月，主要从事高速模拟芯片、光电子产品的开发、生产、销售，面向云计算、高速链接和传输、5G等领域提供整套解决方案，是少数具备全球先进高速硅光子产品及高速模拟集成电路产品、技术竞争力的高科技光通信企业。公司总部位于杭州市余杭经济技术开发区，并在北京、深圳、成都等地设有分支机构和服务中心。

公司拥有核心研发人员100余人，核心高管及资深研发、技术人员均来自中外顶尖的半导体和光通信企业或相关行业学术机构，国内外一流大学硕博学历占比较高。芯耘光电凭借具有显著竞争力的人才优势和突出的自主研发能力，成功通过“国家科技型中小企业认定”、“浙江省中小型科技企业”、“杭州市研发中心”“杭州市雏鹰计划”企业等认定，承担浙江省重点研发计划项目、杭州市集成电路产业化项目，签约杭州市余杭区数字经济项目，并通过ISO9001及ISO14001认证。

公司现阶段产品聚焦于满足不断增长的数据中心及5G产业投资的市场需求，已经完成100Gps速率核心器件（PIN ROSA/APD ROSA/EML TOSA/DML TOSA）和芯片（TIA/DRV/MZM/CDR /PMU/MCU）的研发与量产，成为全球少有的具备全套知识产权并能提供整套100G光模块解决方案的光通信企业，覆盖从核心的光电器件到高速电芯片，再到针对不同传输距离、温度场景（包括城域接入、数据中心互联）的解决方案，并实现相关产品的设计开发、封装制造和销售的全产业链布局，可灵活满足用户的不同应用需求。芯耘光电上述解决方案在业界处于先进水平，并可满足进口同类产品国产替代的要求。目前，芯耘光电产品全面覆盖国内各主要市场，并在日、韩等海外市场获得好评，为全球多家主流通信运营商在5G的布局建设上提供可靠的解决方案及技术支持。

招聘岗位信息:
	NO.
	Department
	Request  Title
	Major
	Degree

	1
	芯片开发
	数字IC前端设计工程师
	微电子/电气工程
	本科/硕士

	2
	芯片开发
	数字IC前端验证工程师
	微电子/电气工程
	本科/硕士

	3
	芯片开发
	硅光IC设计工程师
	微电子
	博士/硕士

	4
	芯片开发
	高速模拟芯片设计工程师
	微电子
	硕士/博士

	5
	芯片开发
	模拟芯片设计工程师
	微电子
	硕士/博士

	6
	系统应用
	软件/硬件/测试工程师
	电子类/通信类
	本科/硕士

	7
	系统应用
	光学/工艺工程师
	光学类
	本科/硕士

	8
	系统应用
	光学系统工程师
	光学/微电子/通信
	本科/硕士

	9
	系统应用
	Modeling Engineer
	固体物理/器件物理
	硕士/博士

	10
	系统应用
	射频仿真工程师
	微波/射频
	硕士/博士

	11
	系统应用
	Layout工程师
	电子类
	本科/硕士

	12
	职能中心
	数据库开发
	计算机/软件工程
	本科/硕士

	13
	职能中心
	IT项目管理
	计算机/软件工程
	本科/硕士

	14
	职能中心
	HRBP/招聘专员
	人力资源/经管/会计
	本科/硕士

	15
	职能中心
	法务专员
	法学类
	本科/硕士

	16
	职能中心
	成本会计
	会计
	本科/硕士


薪资及福利：

1） 极具吸引的薪资结构，丰厚的年度酬金和年终奖金（19薪）；
2） 弹性工作制，合理安排工作和生活；

3） 为在职员工购买社保及住房公积金；

4） 带薪假期：法定节日、年休假、婚假、产假、陪产假等；

5） 福利：传统节假日福利、生日福利、年度旅游、年度体检等福利；

6） 丰富多彩的娱乐活动：生日Party、足球赛、篮球赛、团建、年会等

7） 导师培养机制，为你的职场指点迷津。

4、公司地址：杭州市钱塘新区正泰中自科技园、临平In-Park园区、临平研发大楼（在建）；
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5、联系方式：

HR联系邮箱HR@xy-technology.com

HR联系电话18867509278

